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第１３回日本複合材料会議 広告掲載申込書 

貴社名  

ご担当者  

ご所属  

住所  

電話番号  

FAX 番号  

E-mail  

お申込形式（該当するものに○印をご記入下さい。） 

 
企業セッションでの

ご講演 
参加費 

企業セッションへのお申し込みは，JCCM-13

ウェブサイト【講演申し込み】ページよりお

願いいたします． 

 広告掲載 30,000 円 Ａ４・１Ｐ，学会ＨＰへのバナー掲載含 

 

企業セッションでのご講演および広告掲載に関するご要望・ご質問がございましたら，お書き下

さい 

 

 

 

https://compo.jsms.jp/conference/jccm13/submit.html
https://compo.jsms.jp/conference/jccm13/submit.html

